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1 INTRODUCCIO | GENERALITATS

El present document conté les condicions generals i les especificacions particulars a les que

s’hauran d’ajustar I'elaboracié i 'execucié del present projecte.

1.1 Objecte del plec

Aquest plec de condicions conté les condicions generals, les especificacions particulars i tots
els requisits técnics per dur a terme aquest projecte. Aquest plec també defineix la prioritat

jerarquica de la documentacio i el grau de validesa.

1.2 Documents contractuals i informatius

Es consideren documents contractuals, tots aquells que formen part del projecte i son d’obligat

compliment. Aquests documents son: la memoria, el plec de condicions i I'estat d’amidaments.

El pressupost es considera un document informatiu atés que no preval sobre els documents

contractuals, ja que ofereix preus orientatius que poden variar segons el moment.

1.3 Comptabilitat entre documents

En cas de produir-se una contradiccié o incompatibilitat entre la documentacié, prevaldra el
que estigui prescrit en la memoria per sobre de qualsevol altre document. La resta de
documents es prioritzaran seguint I'ordre seglent: plec de condicions, estat d’amidaments i

pressupost.
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2 DISPOSICIONS TECNIQUES

En aquest capitol es mencionen les disposicions técniques a tenir en compte tals com
reglaments, normes, manuals, plecs de caracter general i especifics que s’han de tenir en

compte quan s’utilitzi la placa DEO-Nano.

2.1 Reglaments

Compliment del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid, aprovat per el Real Decret
842/2002, de 2 d’agost.

2.2 Normes

UNE-EN 55014-1/A1:2009. Compatibilitat electromagnética. Requisits per a aparells

electrodomeéstics, eines eléctriques i aparells analegs. Part1: Emissio.

UNE-EN 55014-2:2015. Compatibilitat electromagnética. Requisits per a aparells
electrodomeéstics, eines eléctriques i aparells analegs. Part2: Immunitat. Norma de familia de

productes.

UNE-EN 61010-1:2011. Requisits de seguretat d’equips electronics de mesura, control i Us en

el laboratori. Part1: Requisits generals.

Reial Decret 1580/2006, del 3 de febrer. Compatibilitat electromagnética dels equips electrics

i electronics.

Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells eléctric i electronics, que
incorpora a I'ordenament juridic espanyol la Directiva 2012/19/UE, del Parlament i del Consell,

de 4 de juliol.

Es complira la normativa ROHS que restringeix I's de substancies perilloses en aparells
eléctrics i electronics.
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3 CONDICIONS TECNIQUES

Com que el projecte descriu programes informatics, es detallen les condicions técniques dels
materials i de la instal-lacié que es basen amb els components que es necessiten per poder

programar i utilitzar la placa DEO-Nano.

3.1 Materials

Els materials i components utilitzats sén els descrits a I'estat d’'amidaments. Tots els materials
utilitzats seran nous per garantir el bon funcionament de la placa. No s’aconsella la utilitzacio
de material de segona ma i components que tinguin menys prestacions que les especificades

a l'estat d’amidaments.

Tots els materials hauran d’estar acompanyats dels corresponent certificat de qualitat en el

que s’especifiqui la composicio i les caracteristiques d’aquest.

3.2 Instal-lacio

La ubicacio de tots el components ha d’estar en un ambient sec i ventilat i es prendra totes les
mesures de proteccié per evitar que qualsevol liquid pugui contactar amb les parts
electroniques. Tots els components han de ser instal-lats seguit les recomanacions dels

fabricants.
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4 DISPOSICIONS GENERALS

Es reflecteixen les condiciones administratives i legals a acceptar entre el client i 'enginyer

per a la realitzacié del present projecte.

4.1 Administratives

El pagament d’aquest projecte es realitzara amb un Unic pagament i s’efectuara en un termini

maxim de 7 dies a partir de I'entrega del projecte.

4.2 Legals

Aquest producte disposa d’'un any de garantia a partir del dia d’acceptacié. Aquesta garantia
quedara anul-lada si els components no es mantenen adequadament o es danyen a causa de

caigudes o d’un mal Us.

Naim Baulenas Sanglas

Graduat en Enginyeria Electronica Industrial i Automatica

Manlleu, 4 de setembre de 2017



